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             반도체시스템공학과 입학지원서
2026학년도 전기
	학위과정구분
	□석사 □박사 □석박통합  □조기전형
	지원 직무
	소자 / 공정 /
 설계Architecture / Solution SW
	사 진

	대학원 지도교수
	
	(인)
	생년월인
	
	Tel.
	
	

	성명
	
	E-mail
	
	

	국적
	□ 한국  □ 외국 (국적명:         )  (해외국적 취득일 :    년  월)
	

	현주소
	
	


※ 반도체시스템공학과 참여교수 외 신소재, 전기전자, 컴퓨터학과 소속교수도 지도교수로 신청 가능
	학력사항
	학교명
	본교/분교
주간/야간
	재학기간(년월)
	학과(전공)
	학위
	성적

	
	고등학교
	
	ex) 94.03~97.02
	
	졸업
	  

	
	전문대학
	
	~
	
	전문학사
	  /4.5

	
	대학교
	
	~
	
	학사( 월 예정)
	  /4.5

	
	대학원
	
	~
	
	석사( 월 예정)
	  /4.5

	
	대학원
	
	~
	
	박사( 월 예정)
	  /4.5



	경력사항
	직장명
	소재지
	직위
	담당업무
	재직기간(년월)
	퇴직(이직)사유

	
	
	
	
	
	ex) 94.03~97.02
	

	
	
	
	
	
	~
	

	
	
	
	
	
	~
	

	
	
	
	
	
	~
	



	어학능력
	외국어명
	Test 종류
	취득시기
	취득점수

	
	영어
	
	
	

	
	일본어
	
	
	

	
	중국어
	
	
	



	자격 면허
	자격증명
	등급
	취득시기
	발행기관

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	병역사항
	□ 필
	군별
	□육군  □공군  □해군  □특례  □기타 (      )
	계급
	

	
	
	복무기간
	년     월 ∼     년    월 (     개월)

	
	□ 미필/면제
	미필/면제사유
	□여자  □질병 및 수술 (      )  □기타 (     )




위 지원서의 기재사항은 사실임을 확인하며, 기재사항의 누락 또는 허위사실이 판명되었을 경우 입학 취소 등 어떠한 조치에도 이의를 제기하지 않을 것을 서약함.

20  년    월     일 

지원자 :              (인)

*고려대학교 대학원 입시전형서는 정식으로 다시 제출해야 합니다.
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